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Abstract (de)
Es wird ein lötfreier Platinensteckkontakt (10) zum Einstecken in ein Loch einer Leiterplatte beschrieben. Dieser lötfreie Platinensteckkontakt
(10) weist einen sich von einem vorderen Ende zu einem hinteren Ende erstreckenden Einsteckabschnitt (12) mit einem vorderen Abschnitt
(14), einem hinteren Abschnitt (18) und einem sich zwischen vorderem Abschnitt und hinterem Abschnitt befindenden Mittelabschnitt (16) auf,
wobei der Mittelabschnitt durch zwei nach außen gewölbte Schenkel (24, 26) gebildet wird, welche durch einen sich in Längsrichtung des
Einsteckabschnittes von einem vorderen Ende zu einem hinteren Ende erstreckenden Schlitz (20) getrennt sind. Benachbart zum Schlitz (20) ist eine
sich vollständig um den Schlitz (20) erstreckende, durch druckbeaufschlagtes Verformen erzeugte eingeprägte Zone (22) vorgesehen, in der die
Dicke des Einsteckabschnitts (12) verringert ist. Damit der Platinensteckkontakt (10) zum Einstecken in ein Einsteckloch mit kleinem Durchmesser,
insbesondere mit einem Durchmesser vom nur 0,6 mm geeignet ist, beträgt die minimale Breite der eingeprägten Zone (22) wenigstens 50% der
maximalen Breite der eingeprägten Zone (22).
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